Dosieranwendung // Cartouches de pate a braser

Bleihaltig // Plombé

Ubersicht Lotpasten // Les pates a braser Almit

Lotpasten zum Dosieren

Pate a braser pour dosage et jet printing

5ccm

Kartusche / cartouche

10 ccm

Kartusche / cartouche

Bleihaltige Lotpasten im Uberblick
Les pates a braser au plomb

besonderer Vorteil
Caractéristiques

Schmelzbereich
Température de fusion

Flussmittel Legierung Zusammensetzung

Flux Alliage Composition

Lotpasten

A S
HM1-RMA VL hervorragende Druckeigenschaften P t br r s FORUANGE SOLDER A
ROL1 trés bon transfert en sérigraphie a es a ase SRe Soider
~14,3mm Durchmesser ~19,17mm Durchmesser
Diamétre Diamétre HM 1-RMA T3 lange Standzeit auf der Schablone Ledi dFl ittel
~68,3mm  Linge ~889mm  Linge ROL1 S s longue durée de vie sur écran eglerungen un ussmitte
n 62 Sn-2.0Ag-36Pb 179-190°C All t ﬂ
Longueur Longueur HA2-RA einfach zu reinigen lages et jlux
~25g Inhalt bleihaltig ~40g Inhalt bleihaltig ROM1 nettoyage simple
Poids net au plomb Poids net au plomb . .
SSHA-S hervorragende FlieRBeigenschaften
~20g Inhalt bleifrei ~40g Inhalt bleifrei ROM1 exellente fluidité
Poids net sans plomb Poids net sans plomb
HM1-RMAT3  <n628 $n-0.4Ag-36.8Pb 178 -183°C lange Stanazeit auf der Schablone
ROL1 longue durée de vie sur écran
HM1-RMA VL hervorragende Druckeigenschaften
ROL1 tres bon transfert en sérigraphie
HA2-RA einfach zu reinigen
Sn 63 Sn-37Pb 183°C , .
30 ccm 100 ccm ROMT nettoyage simple Von der perfekten Paste fir
Kartusche / cartouche Kartusche / cartouche SSHA-SJS niedrige Temperatur, hohe Festigkeit fFlexible Tréiger bis zur optimalen
ROM1 point du fusion bas, haute résistance Langzeitzuverléssigkeit _ ﬁ:ll"j@de
~254mm  Durchmesser ~358mm  Durchmesser HM1-RMA VL hervorragende Druckeigenschaften Anforderung die richtige Lésung.
Diamétre Diamétre ROL1 trés bon transfert en sérigraphie
~1159mm Ldange ~191,0mm Lange HA2-RA . einfach zu reinigen A . . 12
Longueur Longueur o SJ7 Sn-3.0Ag-0.55b-34.5Pb 179-187°C el f)e lq pa{.‘e a bm.ser, Id?al?bl'[)our‘
~80~100g Inhalt bleihaltig ~250g Inhalt bleihaltig SSHAS hervorragende FlieBeigenschaften es .leC.U_/t-f /me/mesf exibles, a
Poids net au plomb __ Poids net au plomb ROM1 excellente capacité de rayonnement la ﬁ abilité optim ale. a [Ong ter m e
~80~100g Inhalt bleifrei , =T ~250g Inhzlt bleifrei _— niedrige Temperatur, hohe Festigkeit —pour Chaque besom, la solution
Poids net sans plom Poids net sans plomb _ N ) _ ° ) .
ROM1 >J5 Sn-1.5Ag-0.55b-38Pb Tr-181c point du fusion bas, haute résistance Paffalte.
HM1-RMA VL hervorragende Druckeigenschaften
ROL1 trés bon transfert en sérigraphie
SJ-3 Bi Sn-1.5Ag-0.5Sb-3.0Bi-38Pb 171-181°C
HA2-RA einfach zu reinigen
ROM1 nettoyage simple

30 ccm Alle Lotpasten in Kartuschen Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit folgenden KorngréRen erhéltlich / Toutes nos pates a braser au plomb sont disponibles dans les tailles

de poudre suivantes:V14L (Type 3) 25-45um und/et V16L (Type 4) 20-38um
Alle unsere bleihaltigen Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfligbar / Toutes nos pdtes a braser au plomb sont disponibles

avec le contenu de flux suivant 9,5% und/et 10,0%
/
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Kartusche / cartouche » Fiir manuelles

oder automatisches Dosieren
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Longueur

~100g Inhalt bleihaltig
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Bleifreie Lotpasten // Pdtes sans plomb

sollamail

Flussmittel der bleifreien Lotpasten Legierungsiibersicht fiir bleifreie Lotpasten Bevorzugte Produktkombinationen fiir Almit Lotpasten
Flux des pates a braser sans plomb Les pdtes a braser sans plomb Combinaison pour les pdtes a braser Almit
Flussmittel Klassifizierung = besonderer Vorteil Legierung Zusammensetzung Schmelzbereich ~ besonderer Vorteil Legierung Klassifizierung Laserldten & Induktion Reflow-Loten (SMT)
Flux Classification du flux Caractéristiques Alliage Composition Température de fusion Caractéristiques Alliage Classification du flux Brasage laser et d induction Brasage d refusion (SMT)
NH (LVA) weniger Lunker, bessere Druckbarkeit P : : : HF-A
) . g sehr niedriger Schmelzbereich, Sn-Bi eutektisch 5
ROLO réduit les void; trés bon tranfert en sérigraphie LFM-65 Sn-58.08i 139°C alliage Sn-Bi eutectique d trés basse fusion -0 NH-MDL MR
geeignet sogar fiir Anwendungen mit einer area ratio kleiner 0,6 niedrig schmelzende Wismutlegierungen LFM-48 L1 SSI-M GT-Series
MR-NH ROLO convient également pour les applications avec un ratio d‘ouverture du pochoir LFM-89 Sn-57.6Bi-0.4Ag 139 — 168°C mit erhdhter Festigkeit (SAC 305)
inférieur a 0,6 alliages de bismuth a trés basse fusion avec forte résistance
NH-MDL i . niedrig schmelzende Wismutlegierungen M1 - TM-HP(O)
ROLO Laser-/InduktionslGten / micro dosage LFM-78 Sn-57.0Bi-1.0Ag 139-179°C mit erhohter Festigkeit
alliages de bismuth a tres basse fusion avec forte résistance
T . . LO = NH(IMT)
NH (IMT) verhélt sich wie L1 Paste, perfekt auch nach langer Standzeit verwendbar auch mit dem Létprofil
ROLO caractérist{’ques idem pdte)L.1, restle parfaite méme LFM-31 Sn-8.0Zn-3.0Bi 190 -203°C von Sn-Pb Legierungen / également utilisable avec profil
aprés une longue période d'ouverture de température en alliage Sn-Pb SJM-Series .
. L1 = GT-Series
(Sn, Ag, Cu, Bi)
fir indium-basierende Legierungen entwickelt . . niedriger Schmelzbereich, SABI
NP ROLT congu pour les alliages a base d'indium LFM-70 Sn-3.5Ag-0.5B1-8.0In 194 -206°¢ température de fusion basse, SABI
M1 = TM-HP(O)
L hohe Vorheiztemperatur, perfektes Druckbild . . niedriger Schmelzbereich, SABI
GT-Serie ROLI température de préchauffage élevée, forme d'impression parfaite LFM-96 Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In 202-210°C température de fusion basse, SABI LFM-96 L1 - INP
SUC-Serie ROL1 0, Reflow, wenig Lunker / refusion sous azote faible taux de void SIM-03 Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-a 210 - 225°C niedriger Silberanteil, hohe Létstellenfestigkeit
résistance élevée des joints Partikeldurchmesser (um) nach IPC / Diamétre des biilles (um) selon l'IPC
PZV ROL1 el {07 e e Pl et el e o JEITA empfohlen Ko_r[?g‘;éf%e dre 10% max. moins que 80% min.entre 10% max. entre el 2 0,52
parfait pour les pics de refusion basse température LFM-90 Sn-1.0Ag-0.7Cu 217-224°C recommandation JEITA Taille de la poudre plus large que
3 25 25-45 45-60 60
HF-A ROLO Laserl6ten / applications brasage laser LFM-48 Sn-3.0Ag-0.5Cu 217 = 220°C SAC, JEITA empfohlen 4 20 20-38 38-50 50
’ ) SAC, recommandation JEITA
5 15 15-25 25-40 40
Jet-Paste Fiir MYDATA U niedriger Si ' 6 5 5-15 15 25
- g ger Silberanteil, SAC
MDA-5 ROLT pdte a braser applications jetting pour machine MYDATA U LFM-86 Sn-0.3Ag-0.7Cu 217-228°C SAC avec faible teneur Ag
7 2 2-11 11 15
MJD ROL1 Jet-Paste fiir Musashi R5-20 Sn-Ag
Gte d b licati iotti hine M hi R5-20 LFM-34 Sn-3.5Ag 221°C . .
pace a braser apphcations jetting pour machine fAUsasii eutektisch / eutectique Almit KorngréRen nach J-STD 005 / taille des billes Almit selon la norme J-STD 005
Almit Bezeichnung / Nom Almit X w u N R G
L = el . o hoher Silberanteil, sehr hohe Lotstellenfestigkeit
et Sout Laseilotenyfapplicationsibrasageiasen SJM-40%*  Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-a 221-227°C trés haute résistance des joints Partikeldurchmesser in um / Taille des billes en um 2545 20-38 1028 1024 520 515
Korngrofe / Classification de la poudre 3 4 5 5/6 5.5 6
TM-HP (0) ROM1 lange Offenzeit / longue durée de conservation LFM-57 Sn-5.0Sb 235 — 240°C hoher Schmelzbereich
: température de fusion élevée
SBR ROL1 ideal fiir Wismutlegierungen / idéal pour les alliages au bismuth LEM-74 Sn-10.0Sb 246 — 258°C hoher Schmelzbereich, Sn-Sb
: température de fusion élevée, Sn-Sb
3 KorngroRe
4 Taille des billes
5
6 Groenverhaltnis ca. 1:1000
7 Rapport de taille approximatif 1:1000

KorngroRen / Taille des billes / taille de poudre: X, W, U, N ;

Alle unsere bleifreien Pasten sind mit den folgenden Flussmittelanteilen verfiigbar /

Toutes nos pdtes a braser sans plomb sont disponibles avec le contenu de flux suivant: 11-14%

*SJM-40 ist patentiert unter / est breveté sous: JP PAT Nr. 3045453 SJM = ,Strong Joint Metal” LFM =, Lead Free Metal"



